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Kapiel galwaniczna do zelazowania
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Przedmiotemm wynalazku jest kapiel galwaniczna
do zelazowania, zwlaszcza do osadzania twardych,
blyszczgecych powlok zelaza na miedzi.

Do elektrolitycznego osadzania powlok Zelaza
stosuje sie kwasne kgpiele galwaniczne np. chlor-
kowe zawierajgce jako gléwny skladnik uwodniony
chlorek zelazawy; siarczanowe oparte na uwodnio-
nym siarczanie zelazawym albo mieszane, siarcza-
nowo-chlorkowe, zawierajgce uwodniony siarczan
zelazawy i chlorek, np. chlorek sodu. Do wszystkich
wymienionych rodzajéow kagpieli dodaje si¢ niekiedy
sacharoze, co ma na celu zwigkszenie gladkosci
nanoszonych powlok zelaza. Wymienione kapiele
pracujg w podwyzszonej temperaturze, zaleznie od
ich rodzaju, w granicach od okolo 50°C do okoto
90°C.

Powazng wada wymienionych kapieli jest ich
znaczna sklonno$é do utleniania sie w czasie pro-
cesu nanoszenia powlok. Proces utleniania jest tym
gwaltowniejszy im wyzszé. jest temperatura pracy
kapieli. Utlenianie sie kapieli polega na utlenianiu
sie zelaza dwuwartoSciowego do tréjwarto§ciowego,
co powoduje wydzielanie sie osadu wodorotlenku
zelazowego. Stwierpzono, ze w ciggu kilkunastu
minut od rozpoczecia procesu nanoszenia powlok,
a nawet w okresie wstepnego podgrzewania kapieli,
gwaltownie wzrasta steZenie jonéw zelaza tréjwar-
tosciowego, wskutek czego, obniza sie pradowa
wydajno§é procesu. RéwnoczeSnie powstaje w roz-
tworze koloidalna zawiesina wodorotlenku zelazo-
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wego, ktéra powoduje konieczno$é cigglego filtro-
wania kapieli. Duza ilo§é i charakter osadu powo-
duje szybkie zanieczyszczanie filtru, a co za tym
idzie spadek jego wydajnoSci i zmusza do czestego
oczyszczenia przekladek filtracyjnych. Wymienione
niedogodno$ci odbijaja sie na jako$ci nanoszonych
powlok, powodujac pojawienie sie na nich pitingu.
Uzyskane w tych kapielach powloki sg miekkie
i porowate, wskutek czego sg podatne na $cieranie
i korozje. ,

Podatnosé kapieli chlorkowych na utlenianie
mozna zmniejszy¢ przez zastosowanie jako dodatku
chlorku glinu. Nie jest to jednak dostatecznie sku-
teczne, poniewaz nie mozna tg droga uzyskaé pelnej
eliminacji szkodliwych jonéw.

Celem wynalazku jest usuniecie wymienianych
wad i niedogodnosci.

Zadaniem technicznym wymagajacym rozwigzania
jest opracowanie skladu kapieli galwanicznej,
w ktérej wytrgcanie sie wodorotlenku zelazowego
w trakcie procesu ulegnie radykalnemu zmniej- °
szeniu.

Rozwigzanie zadania technicznego, zgodnie z wy-
nalazkiem, zostalo osiggniete dzieki temu, ze sktad
wymienionych kapieli chlorkowych, siarczanowych
i siarczanowo-chlorkowych uzupelniony zostal do-
datkiem jednej z organicznych soli szczawianéw,
salicylanéw, sulfosalicylanéw, cytrynianéw, winia-
néw w ilosci od 0,05 do 3,5%, wagowych, dzieki
czemu kapiel uzyskuje nowe wlasSciwos$ci, polega-
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jace na wigzaniu wydzielajgcych sie podczas zela-
zowania jonéw zelaza tréjwartosciowego w trwale,
nawet w wysokiej temperaturze, kompleksy. Row-
noczesnie, uzyskana kgpiel ma charakter roztworu
buforowego.

Zaletg kapieli wedlug wynalazku jest to, ze dzie-
ki wigzaniu jon6w zelaza trojwartosciowego w trwa-
te kompleksy, proces nakladania powlok moze byé
prowadzony w klarownym roztworze kapieli przez
okres kilkadziesigt razy dluzszy niz w znanych,
wymienionych kgpielach, zanim rozpocznie sie wy-
tracanie koloidalnego osadu wodorotlenku zelazo-
wego. Dzieki temu na powlokach otrzymanych
z kapieli wedlug wynalazku nie wystepuje piting,
wskutek czego polepsza sie znacznie jako$é powlok
zelaza i ich trwalo$é. Uzyskane powloki sg okolo
dwukrotnie twardsze od uzyskiwanych w znanych
kapielach, dzieki czemu sg tez znacznie bardziej
odporne na $cieranie. Dzialanie wymienionych
w wynalazku dodatkéw do kgpieli powoduje ko-
rzystne zmiany w strukturze warstwy zelaza.
Otrzymana powloka jest jednolita, gladka i blysz-
czaca i odznacza sie dobrg przyczepnoscig do podlo-
za, zwlaszcza do miedzi i ma zwiekszong odpor-
nos¢é na korozje.

Proces nakladania powlok ulega uproszczeniu, nie
ma potrzeby cigglej filtracji kagpieli. Ponadto kapiel
taka pracuje stabilnie z wydajno$cig 93—98%, i ma
wlasciwosci roztworu buforowego o pH okolo 2,2
i dzieki temu nie wymaga czestej korekty pH.

Kapiel‘wedlug wynalazku znajduje zastosowanie
do nanoszenia twardych, blyszczacych powlok
na miedzianych grotach lutowniczych, na matry-
cach drukarskich i dla réznych celow specjalis-
tycznych.

Ponizej podano przyklady receptury kapieli we-
dlug wynalazku, w Kktoérych zawarto$ci poszcze-
gélnych skladnik6w sg wyrazone w procentach
wagowych.
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Przyktad I

kapiel chlorkowa: 0/ wagowe

czterowodny chlorek zelazawy 29,0
chlorek wapniowy 6,9
cytrynian sodowy 0,7
sacharoza 2,3
woda destylowana reszta

Przyktad II

Kapiel siarczanowa: 0/y wagowe

siedmiowodny siarczan zelazawy 12,5

siarczan sodu 8,3

winian sodowo-potasowy 2,5

sacharoza 0,9

woda destylowana reszta
Przyktad III

Kagpiel siarczanowo-chlorkowa

siedmiowodny siarczan zelazawy 35,6

chlorek sodu 2,4

winian sodowo-potasowy 0,4

sacharoza 2,4

woda destylowana reszta

Otrzymywanie kgpieli wedlug wynalazku polega
na zwyklym rozpuszczeniu skladnikéw w wodzie
destylowanej. Kgpiel wedlug wynalazku pracuje
w nastepujgcych warunkach: pH od 2,2 do 4,1;
temperatura od 50°C do 90°C; gesto$¢é pradu od
1 A/dm? do 10 A/dma2.

Zastrzezenie patentowe

Kapiel galwaniczna do zelazowania, zwlaszcza do
osadzania twardych, blyszczacych powlok Zelaza na
miedzi, zawierajaca uwodniony chlorek zelazawy
albo uwodniony siarczan zelazawy lub uwodniony
siarczan i chlorek zelazawy, znamienna tym, zZe ja-
ko dodatek zawiera jedng z organicznych soli szcza-
wianéw, salicylanéw, sulfosalicylanéw, cytrynianow,
winianéw w ilosci od 0,05%, wagowych do 3,5%
wagowych w stosunku do ilo$ci calego preparatu.
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